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Voéimalus avaldada korduvalt arvamust
Rae kiila Taevavarava tee 10-13 ja Sarapiku Il kinnistute
ja lahiala detailplaneeringule (koviD DP1129)

Esitame planeerimisseaduse § 133 I6ike 1 kohaselt korduvaks arvamuse andmiseks Rae
kila Taevavarava tee 10-13 ja Sarapiku Il kinnistute ja lahiala detailplaneeringu (kovID
DP1129) taiendavad materjalid.

Planeeritav ala asub Rae kulas tee nr 11 Tallinna Ringtee ja Taevavarava tee vahelisel
alal. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmargiks on Taevavarava tee 10-13, Taevavarava tee
I6ik L2 ja Sarapiku Il kinnistutest Ghe arimaa ja tootmismaa krundi moodustamine, millele
maaratakse ehitusdigus maksimaalselt kahe kuni 2 korruselise ari- ja tootmishoone
ehitamiseks ja Uhe transpordimaa krundi moodustamiseks ning maarata ehitusdigus ning
hoonestustingimused, lahendada juurdepaasud, tehnovérkudega varustamine ning
haljastus.

Planeerimisseaduse § 133 I6ike 2 kohaselt, kui arvamuse andja ei ole 30 paeva jooksul
detailplaneeringu saamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tahtaja
pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi selle kohta arvamust avaldada

Detailplaneeringu menetlust puudutava informatsiooni ja dokumentidega on voéimalik
taiendavalt tutvuda Rae valla geoportaali detailplaneeringute kaardirakenduses
https://map.rae.ee vOi failikaustas:
https://map.rae.ee/dp/DP1129/kooskolastamiseks voi_arvamuse_avaldamiseks/.

Detailplaneeringu kohta arvamuse palume esitada elektrooniliselt aadressile
info@rae.ee.
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